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IC TAIWAN 

GRAND CHALLENGE

Pitch Contest

Organizer: Co-Organizer:

≫ シリコンアイランドの強みを活かしてグローバル市場へ

≫ 国際的なスタートアップ企業と海外からの投資を台湾へ

≫ 日本スタートアップにとっても大きなビジネスチャンス
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IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

IC 分野に強みを持つ台湾との協業

AIが創り出す新しいビジネス

異業種連携による共創

≫ シリコンアイランドの強みを活かしてグローバル市場へ

≫ 国際的なスタートアップ企業と海外からの投資を台湾へ

≫ 日本スタートアップにとっても大きなビジネスチャンス

■生成AIと半導体チップを組み合わせることによって業界全体

のイノベーションを活性化

■人材の教育、国際的な研究開発人材の育成に取り組み、豊

富な人的資源を活用

■「ヘテロジニアスインテグレーション」など異種チップ集積や先

進技術を加速に注目

IC TAIWAN 

GRAND CHALLENGE

Pitch Contest

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program

台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」Taiwan CbI

■ 5つの重点カテゴリーで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集

■応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明
記の上、ウェブサイトからお申し込みください。

■応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。
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分野1

•サイバーセキュリティ
•量子コンピューティング
•デジタルエコノミー

AIコア技術とAI
チップ

分野2

•電気自動車
•自動運転
•スマートシティ

スマート
モビリティ

分野3

• IC 製造プロセス
•ロボット工学

スマート
マニュファクチャリング

分野4

•デジタルヘルス
•生体認証
•スマートモニタリング

スマート
メドテック

分野5

•持続可能なモノづくり
•省エネイノベーション
•再生可能エネルギー

持続可能性
(サスティビリティ)

• 台湾の半導体チップ設計・製造業界との連携を計画しているスタートアップ企業、学術・

研究機関、個人はすべて大歓迎です。

• 提案には、コア技術、解決する課題、ビジネスモデル、市場開拓計画などを含める必要が

あります。



スタートアップとのコラボレーション、世界中から技術やソリューションの提案を募集
試作から生産の領域まで半導体製造に関する台湾の‘強み’を活かしたマートナートのマッチングを実現
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Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program

台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」Taiwan CbI

EDA/IP/IC設計
チップ製造
ウェーハシャトルサービス

パッケージとテストの
サプライチェーン
先進パッケージ・テスト

SI Development Factory
モジュール・インテグレーション
ニッチ製品市場開拓

EDA & IP
アナログ・デジタル処理回路

IC設計サービス

ウェーハ製造

システムインテグレーション
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台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」Taiwan CbI
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• チームが台湾に到着してから支給

賞金
1

メ ン タ リ ン グ

2

半導体業界の専門家による
ハンズオン支援

リソース

4

成功を確実にする
多面的なリソースとサービス

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

3

プロトタイプから製造まで
(EDAツール、ウェーハなど)

US $30,000

• 台湾のスタートアップエコシステムの主要
関係者が、受賞者を支援するためのリソ
ースを提供し、台湾での円滑な事業立ち
上げを実現します。

• 2026 COMPUTEX/InnoVEXへの出展

• チームが台湾に到着してから支給

■ 5つの重点カテゴリーで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集

■応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明
記の上、ウェブサイトからお申し込みください。

■応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。



≫台湾で活用できるソリューションであること

台湾にニーズとマッチし、具体的な展開計画がある

台湾の産業にさらに幅広い展開の可能性をもたらす

≫新しい価値を創造するソリューションであること

技術革新を推進し、社会貢献できる

新しい新たな産業連携に貢献する、または産業のアップグレードを可能にする

資金調達や高い経済価値の創出を可能にする

≫革新的な技術を有していること

新興分野におけるイノベーションを保有

製造プロセス、設計、新素材の使用におけるイノベーションを推進

多様なイノベーションとクロスドメインの知識を統合
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Pitch Contest

40%

40%

ピッチコンテスト審査基準

20%
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Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program

台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」Taiwan CbI

South

8

グローバル市場へのゲートウェイ

IC TAIWAN 

GRAND CHALLENGE

Pitch Contest

グローバル市場

市場開拓

投資家との

コンタクト
学術リソース

ゴールドカード

在留資格の取得

オフィス環境の

サポート
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ピッチコンテストスケジュール

2025年11月より2026年3月まで

2025年11月1日

締め切り

2026年3月19日
受付開始

受賞チームは6/2～6/5に台北で開催
される展示会COMPUTEX & InnoVEX
に出展資格が与えられます

書類審査・オンラインプレゼン申し込み受け付け期間

COMPUTEX & InnoVEX2026
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Contact Us

https://ictaiwanchallenge.org

Ms. Ariel Liu

ariel_liu@mail.tca.org.tw 

+886 2 25774249 Ext. 825

Mr. Jacky Chen

jacky_chen@mail.tca.org.tw 

+886 2 25774249 Ext. 940

https://ictaiwanchallenge.org/

